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R8A77210C133BAV
Hersteller-Teilenummer: R8A77210C133BAV

Hersteller / Marke: Renesas Electronics America

Teil der Beschreibung: IC MCU 32BIT ROMLESS 256LFBGA

RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand: New original, Stock Available.

Liefern von: Hong Kong

Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer R8A77210C133BAV

Hersteller Renesas Electronics America

Beschreibung IC MCU 32BIT ROMLESS 256LFBGA

Kategorie
Integrierte Schaltungen (ICs) > Eingebettet -

MikrocontrollerTeilstatus Require For Quote & Check Stock

Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) 1.4 V ~ 1.6 V

Supplier Device-Gehäuse 256-LFBGA (11x11)

Geschwindigkeit 133MHz

Serie SuperH® SH7700

RAM-Größe 16K x 8

Programmspeichertyp ROMless

Programmspeichergröße -

Peripherals DMA, LCD, POR, WDT

Verpackung Tray

Verpackung / Gehäuse 256-LFBGA

Oszillatortyp External

Betriebstemperatur -20°C ~ 75°C (TA)

Anzahl der E / A 110

EEPROM Größe -

Datenwandler A/D 4x10b; D/A 2x8b

Kerngröße 32-Bit

Core-Prozessor SH-DSP

Connectivity I²C, IrDA, SD, SCI, SIO, SIM, USB
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